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RClamp7534P
Ultra Low Capacitance RClamp® 

4-Line ESD Protection
PROTECTION PRODUCTS - µClamp®

11/19/2014

RClamp®7534P is a high performance TVS array 

aimed at simultaneously protecting 4 signal lines from 

overvoltage events caused by ESD, CDE (Cable Dis-

charge Events) and EFT (electrical fast transients).  

RClamp7534P features an extremely low max capaci-

tance of 0.19pF (Typical) and is designed to protect high 

speed interfaces such as HDMI 2.0, 10-gigabit Ethernet, 

and USB 3.0. 

RCamp7534P is a bi-directional device designed to 

provide extremely low clamping voltage for both positive 

and negative ESD pulses.  With a typical dynamic resis-

tance of 1.0 Ohm, the RClamp7534P turns on quickly 

during overvoltage events to protect sensitive systems. 

RClamp7534P is in a 5-pin SGP2010N5 package  mea-

suring 2.0 x 1.0mm with a nominal height of 0.50mm.  

The leads have a nominal pin-to-pin pitch of 0.40mm.  

Flow- through package design simplifi es PCB layout and 

maintains signal integrity on high-speed lines.

The combination of low peak ESD clamping, low dynamic 

resistance, and innovative package design enables this 

device to provide the highest level of ESD protection.

 u ESD protection for high-speed data lines to 
IEC 61000-4-2 (ESD) ±25kV (air), ±20kV (contact)    

IEC 61000-4-5 (Lightning) 4A (8/20µs)

IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)

 u Package design optimized for high speed lines

 u Protects four high-speed lines

 u Low capacitance: 0.19pF Typical (I/O to Ground)

 u Low ESD clamping voltage

 u Low dynamic resistance: 1.0 Ohm (Typ)

 u Low leakage current

 u Solid-state silicon-avalanche technology

Description

Package Dimensions

Features

Applications

Circuit Diagram

 u SGP2010N5 5-pin package (2.0 x 1.0 x 0.50mm)

 u Pb-Free, Halogen Free, RoHS/WEEE Compliant

 u Lead Finish: NiPdAu

 u Marking: Marking code

 u Packaging: Tape and Reel

 u HDMI 2.0

 u USB 3.1

 u Display Port 1.2

 u Thunderbolt

 u 10GbE

 u V-By-One

 u MHL

Mechanical Characteristics
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Absolute Maximum Ratings

Electrical Characteristics (T=25OC unless otherwise specifi ed)

Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units

Reverse Stand-Off Voltage V
RWM

Any I/O to Ground 5 V

Reverse breakdown Voltage V
BR

I
BR

 = 1mA

Any I/O to Ground
6.5 9.7 11.5 V

Reverse Leakage Current I
R

V
RWM

 = 5V

Any I/O to Ground
5 100 nA

Clamping Voltage V
C

I
PP

 = 1A, tp = 8/20µs 15 V

I
PP

 = 4A, tp = 8/20µs 25 V

ESD Clamping Voltage2 V
C

I
PP

 = 4A

tp = 0.2/100ns
14 V

ESD Clamping Voltage2 V
C

I
PP

 = 16A

tp = 0.2/100ns
24 V

Dynamic Resistance2, 3 R
DYN

tp = 100ns 1.0 Ohms

Junction Capacitance C
J

I/O pin to GND

f = 1MHz
V

R
 = 0V 0.19 0.22 pF

Rating Symbol Value Units

Peak Pulse Current (tp = 8/20µs) I
PP

4 A

ESD per IEC 61000-4-2 (Air)(1)

ESD per IEC 61000-4-2 (Contact)(1) V
ESD

±25

±20
kV

Operating Temperature T
J

-40 to +85 OC

Storage Temperature T
STG

-55 to +150 OC

Notes

1)Measured with a 20dB attenuator, 50 Ohm scope input impedance, 2GHz bandwidth.  ESD gun return path connected to ESD ground plane.   

2)Transmission Line Pulse Test (TLP) Settings: tp = 100ns, tr = 0.2ns, I
TLP

 and V
TLP

 averaging window: t1 = 70ns to t2 = 90ns.

3) Dynamic resistance calculated from I
TLP

 = 4A to I
TLP

 = 16A
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Typical Characteristics

Clamping Voltage vs. Peak Pulse Current Junction Capacitance vs. Reverse Voltage

ESD Clamping (8kV Contact per IEC 61000-4-2) ESD Clamping (-8kV Contact per IEC 61000-4-2)

TLP Characteristic (Positive Pulse)
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TLP Characteristic (Negative Pulse)
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Typical Characteristics

Insertion Loss (S21) Analog Crosstalk

10Gb/s (USB 3.1) Eye Diagram with RClamp7534P 10Gb/s (USB 3.1) Eye Diagram without RClamp7534P

10GbE Eye Diagram with RClamp7534P
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Outline Drawing - SGP2010N5

Land Pattern - SGP2010N5
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Marking

Tape and Reel Specifi cation

Ordering Information

Notes: Device is Electrically Symmetrical

Device Orientation in Tape

Notes:

1) Lead fi nish is lead-free NiPdAu.

2) RailClamp and RClamp are trademarks of Semtech 

Corporation.

Part Number Qty per Reel Reel Size

RClamp7534P.TNT 10000 7”

YYWW

7534P

Pin 1 Location (Towards Sprocket Holes )
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Contact Information

Semtech Corporation

Protection Products Division

200 Flynn Rd., Camarillo, CA 93012

Phone: (805)498-2111   FAX (805)498-3804



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

